Wartosci graniczne procesow
dla obwodéw dwustronnych.

- minimalna szerokos$¢ Sciezek - 0,15mm fotorezist, 0,25 mm sitodruk

- minimalna odleglos¢ mi¢dzy Sciezkami - 0,15mm fotorezist, 0,25 mm sitodruk

- min. odleglos¢ mi¢dzy Sciezkami a polem lutowniczym - 0,15mm fotorezist,
0,25 mm sitodruk

- min. odl. mi¢dzy polami lutowniczymi -- 0,15mm fotorezist, 0,25 mm

sitodruk

- Srednice padow powinny by¢ wigksze od srednic finalnych otworow o co
najmniej 0,6mm

- minimalna grubo$¢ napisow na warstwach miedzi - 0.2mm

- minimalna grubos$¢ napisow na warstwach opisowych - 0.2mm

- Srednice otworow od 0,4 do 6,0 mm

- powigkszenie pola odmaskowujacego punkt lutowniczy 0,15mm



